
热电堆红外传感器
ISB-TS45H 使用说明书 V1.0

热电堆可以在一定距离外通过检测物体的红外能量实现温度测量。温度越高产生的红外能量越多。热
电堆传感元件由硅芯片上的小热电偶组成，能够吸收能量并产生输出信号。

ISB-TS45H 热电堆红外传感器适用于非接触温度测量。传感器由产品由 TO-46 金属管壳封装而成，内
部集成红外滤光片、热敏电阻等电子元件，具有高可靠性、高灵敏度等优点。

特 点：
TO-46 封装
高灵敏度
NTC 热敏电阻补偿
快速响应时间
5μm 长波通滤光片

用 途：
非接触温度测温
耳温计、额温计

工作温度：-30℃～ +85℃
储存温度：-30℃～ +100℃

参数 Min. Typ. Max. Unit 测试条件

尺寸 1.1×1.1 mm2

灵敏区域 0.35×0.35 mm2

探测角度 90 °

热电堆电阻 80 98 115 KΩ Temp=25℃

噪声等效功率 0.23 nW/Hz1/2 Blackbody=500K,1Hz@25℃

电压响应 20.11 Vmm2/w Blackbody=500K,1Hz@25℃

响应度 134 164 194 V/w Blackbody=500K,1Hz@25℃

电阻温度系数 0.06 %/℃ Temp=25℃～ 75℃

时间常数 ≤ 13 ms
探测率 1.51 E08 cmHz1/2/w Blackbody=500K,1Hz@25℃
NTC 阻值 100±3% KΩ 25℃

NTC β 3950±1% K 25/50℃

性能参数

环境要求



测试条件：25℃环境温度，所测物体温度与热堆典型输出电压的对应关系。

* 注：此参数是在 TO46 封装加 LWP5.0 滤光片条件下测试。

灵敏度输出特性



Unit: mm

光谱曲线

外形尺寸



1. 设计限制
该传感器设计用于室内使用。
当用于室外应用时，请务必使用合适的补充光学滤光片和防潮结构。
为避免因操作故障或失灵引起二次故障，可预先添加防故障功能。

2. 使用限制
为防止传感器故障，运行故障或任何其它故障，请勿在以下或类似条件下使用此传感器。

（1）环境温度变化剧烈。
（2）强烈震动或振动。
（3）在通过有阻隔材料（玻璃，雾等）的地方时，红外线无法通过检测区域。
（4）在液体，腐蚀性气体和海水中。
（5）在高湿度大气环境中连续使用。
（6）静态电场或强电磁波辐射。
（7）腐蚀性气体或海风。
（8）可能污染光学窗口的肮脏和多尘的环境。

3. 焊接限制
（1）焊接时使用烙铁焊接。焊接温度在 260℃下，时间 10 秒内。避免长时间保持传感器引脚过热，
（2）在焊接后必须清洗掉所有焊剂 , 使用刷子冲洗。使用超声波清洗机可能会导致性能故障。

4. 产品使用限制
在任何适用的法律或规定下使用和销售。
因错误使用导致传感器故障，不适当的处理或存储不是制造商的责任。

注意事项

联系方式


